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Temario del Curso:

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE PCB’S

Nota final:  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

1. ¿Qué es un PCB? Importancia en la electrónica moderna.

2. Conceptos básicos: Componentes electrónicos, trazas, pads, vías, capas. 

3. Técnicas de fabricación: Comparativa entre métodos industriales y

 artesanales.

4. Herramientas de diseño: Software CAD, bibliotecas de componentes.

5. Diseño de circuitos con componentes Through - Hole

6. Prototipado rápido: Importancia y métodos.

7. Normas IPC: Reglas de diseño para garantizar la calidad y fiabilidad.

8. Ruteo: Técnicas y consideraciones para un buen diseño.

9. Diseño de un circuito simple. Verificación del funcionamiento del circuito.

10. Diseño de un circuito que requiera múltiples capas.

11. Consideraciones de diseño: Gestión de capas, vías, conectores.

12. Simulación y verificación: Análisis del diseño antes de la fabricación.

13. Diseño de un circuito con componentes SMD.

14. Componentes SMD: Características, ventajas y desventajas.

15. Bibliotecas de componentes: Uso de bibliotecas estándar y creación de

 bibliotecas personalizadas.

16. Preparación para la fabricación: Generación de archivos Gerber.

17. Solicitud de fabricación: Proceso de envío de archivos a una 

empresa especializada. 

18. Fabricación de PCB: Técnicas y equipos.

19. Fresado CNC: Proceso, herramientas, materiales.

20. Corte láser: Ventajas, limitaciones, materiales.

21. Método transfer: Proceso químico para la fabricación de PCB.

22. Software CAM: Preparación de archivos para la fabricación 

(FlatCAM).

23. Revisión del diseño: Últimos ajustes antes de la fabricación.

24. Preparación de la máquina: Configuración de parámetros en la 

CNC láser  y fresadora.

25. Fabricación: Proceso paso a paso de la fabricación de la PCB.

26. Acabado: Limpieza, perforación, estañado.
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